信息产业部关于2003年度电子信息产业发展

基金重点招标项目中标单位的通告

各有关单位：

2003年8月1日，我部在《中国电子报》、信息产业部网站等相关媒体上发布了“2003年度电子信息产业发展基金招标项目通告”，在申报的有效时间内，24个招标项目共发出标书373份；根据招标通告的要求，共回收并受理有效的投标文件233份。
9月7日至9日，我部组织相关领域的专家分成7个专家组，认真审阅了各投标单位的标书，现场听取了投标单位的情况介绍和答疑，在此基础上进行了认真评审。

11月28日，我部召开电子发展基金项目审查委员会全体会议，听取了电子信息产品管理司关于招标工作的汇报，经认真研究，确定了2003年度电子信息产业发展基金重点招标项目的中标单位（详见附件），并报财政部批准同意，现予公布。

附件：信息产业部2003年度电子信息产业发展基金重点招标项目中标单位

附件：

信息产业部2003年度电子信息产业发展基金

重点招标项目中标单位
	序号
	项目名称
	中标单位

	1
	基于XML的数据集成中间件
	①山东中创软件工程股份有限公司等

	
	
	②中关村科技软件有限公司、太极计算机股份有限公司

	
	
	③中电科技集团公司信息化总体研究中心等

	2
	J2EE应用服务器中间件
	①中国计算机软件与技术服务总公司、中国科学院软件研究所

	
	
	②北京东方通科技发展有限公司

	3
	企业级数据库加速引擎
	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、武汉华工达梦数据库有限公司

	4
	基于软件构件复用技术的业务基础平台
	①中国计算机软件与技术服务总公司

	
	
	②中关村科技软件有限公司

	5
	Linux公共开发平台
	三达经济技术合作开发中心

	6
	Linux操作系统的优化
升级及产业化
	①中软网络技术股份有限公司

	
	
	②首都信息发展股份有限公司、北京中科红旗软件技术有限公司等

	7
	基于Linux的集成电子政务系统
	①中软网络技术股份有限公司、北京赛迪时代信息产业股份有限公司等

	
	
	②太极计算机股份有限公司

	
	
	③北京中科红旗软件技术有限公司等

	8
	互联网内容发布与管理系统
	①中软网络技术股份有限公司、中国科学院研究生院

	
	
	②重庆天极信息发展有限公司、山东三联电子信息有限公司

	9
	基于通用操作系统的安全平台
	太极计算机股份有限公司等

	10
	嵌入式实时操作系统
	①北京凯思昊鹏软件工程技术有限公司等

	
	
	②深圳桑夏高科技股份有限公司、北京科泰世纪科技有限公司等

	
	
	③中国电子科技集团第32研究所等

	11
	高性能32位CPU开发
	①方舟科技有限公司

	
	
	②北京神州龙芯集成电路设计公司

	12
	OLED彩屏、驱动电路及模块
	北京维信诺科技有限公司、清华大学微电子所

	13
	闪烁存储器（Flash Memory）
	中国电子科技集团第58研究所

	14
	数字电视接收机及数字机顶盒（机卡分离）IC卡芯片
	CAM卡芯片
	深圳市国微电子股份有限公司

	
	
	SMART CARD芯片
	上海华虹集成电路责任公司、北京华虹集成电路公司

	15
	集成电路IP开发服务平台
	①上海硅知识产权交易中心有限公司

	
	
	②中国电子工业科学技术交流中心

	16
	基于国产芯片和一卡多用的卡操作系统及其开发工具
	①北京握奇数据系统有限公司、武汉瑞达信息安全产业股份有限公司、上海华申智能卡应用系统有限公司等

	
	
	②华旭金卡股份有限公司、北京市民卡管理中心、上海市社会保障卡服务中心等

	17
	TD-SCDMA三代移动终端
	①大唐电信科技产业集团

	
	
	②中电赛龙通信研究中心有限责任公司

	
	
	③重庆重邮信科股份有限公司

	18
	移动通信增值服务平台及应用系统
	①中兴通讯股份有限公司

	
	
	②上海贝尔阿尔卡特股份有限公司

	
	
	③杭州东信北邮信息技术有限公司

	19
	数字电视接收机关键件
	调谐器
	①重庆庆佳电子有限公司

	
	
	
	②上海广电数字音像电子有限公司

	
	
	LCOS光引擎（含模块）
	①江西鸿源数显科技有限公司

	
	
	
	②上海华显数字影像技术有限公司

	
	
	
	③北京电影机械研究所、北京京仪博电数字投影技术公司等

	20
	机卡分离数字机顶盒
	SMART CARD方案
	①上海交通大学等联合体

	
	
	
	②青岛海信电器股份有限公司

	
	
	USB方案
	①清华大学等联合体

	
	
	
	②深圳创维-RGB电子有限公司

	
	
	
	③北京蓝拓扑电子技术有限公司

	21
	千兆线速防火墙系统
	①北京天融信网络安全技术有限公司

	
	
	②四川南山之桥微电子有限公司

	
	
	③北京首信股份有限公司

	
	
	④联想(北京)有限公司

	
	
	⑤海信集团有限公司、东软集团有限公司

	22
	高性能路由交换核心芯片及设备研发
	①四川南山之桥微电子有限公司

	
	
	②成都迈普产业集团有限公司

	
	
	③上海博达数据通信有限公司

	
	
	④北京畅讯信通科技有限公司

	23
	四元化合物材料生长用金属有机化学汽相淀积（MOCVD）设备
	中国电子科技集团公司第48研究所
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